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D PAK und andere D PAK and others D PAK et autres

Kihlkorper fir Heatsinks for Dissipateurs pour

— Kupferkihlkérper mit hervorragender — copper heatsinks with excellent — dissipateurs en cuivre avec conductibilité
Warmeleitfahigkeit heat conductivity thermique excellente
— direkte Leiterplattenmontage durch létbare  — direct printed circuit mounting by — montage directe sur la platine en raison
Oberfléiche means of solderable surface d’une surface soudable
— besonders geeignet fir SMD Bauteile der  — especially suitable for SMD components - particuliérement convenable pour composants
Typen D PAK (TO 252), D2 PAK (TO as types D PAK (TO 252), D2 PAK (TO CMS des types D PAK (TO 252), D2 PAK
263), D3 PAK (TO 268), SO-8, SO-14, 263), D3 PAK (TO 268), SO-8, SO-14, (TO 263), D3 PAK (TO 268), SO-8, SO-14,
SO-16, Power SO-10, SOT 223, etc. SO-16, Power SO-10, SOT 223, etc. SO-16, Power SO-10, SOT 223, efc.
- spezielle Verpackung, wie gegurtet auf - special packing such as tape and reel, - embc:lfage spéciale comme bande roulée,
Rolle, Magazin, Tablett, etc. auf Anfrage  magazine, tray, efc. on request magazine, tableau etc. sur demande
- Sonderausfilhrungen nach - special versions according to customer — versions spéciales suivant indications
kundenspezifischen Vorgaben specifications du client
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FK 244 D PAK 25 K/W Gewicht/weight/poids: 3,3 g
FK 244 D PAK TR FK 244 D PAK TR FK 244 D PAK TR
- Gurt und Spule - Tape and Reel - ruban et bobine
— Gurtbreite: 44 mm — tape width: 44 mm — largeur de la bande: 44 mm
— Spulendurchmesser: 330 mm — reel diameter: 330 mm — diamétre du rouleau: 330 mm
— Stickzahl: 200 - pieces: 200 - pieces: 200
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FK 244 D2 PAK 22,8 K/W Gewicht/weight/poids: 3,6 g
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FK 244 D3 PAK 19,5 K/W Gewicht/weight/poids: 3,9 g

Material:  Kupfer (Cu), 0,6 mm dick Material: cor er (Cu), 0,6 mm thick Matériau: Cuivre (Cu), épaisseur 0,6 mm

Oberfléche: lsttahig Surface: solderable Revétement: Soudable
SMD-Kiihlkarper SMD-Heatsinks Dissipateurs CMS - B37-38
Buchsenleisten 2,54 Lot Female Headers .1” Solder Connecteurs femelles 2,54 soudure = F 25 - 30 C -I 8
Gurt und Spule Tape and Reel Ruban et bobine - F33

Stiftleisten 2,54 SMD Male Headers .1 SMD Connecteurs males 2,54 CMS ->F31-33
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KomnaHus ((3J'IeKTpO|_|J'|aCT» npeanaraeT 3akKn4vyeHmne onrocpoYHbIX OTHOLLIEHUN npu
NOoCTaBKaxX MMMNOPTHbIX 3NTEKTPOHHbIX KOMMOHEHTOB Ha B3aMMOBbLIFO4HbIX yCJ'IOBI/lFlX!

Hawwn npeumyuiectsa:

e OnepaTuBHbIE NOCTABKM LUMPOKOrO CMeKTpa 3NeKTPOHHbIX KOMMNOHEHTOB OTEYECTBEHHOIO U
MMMOPTHOrO NPON3BOACTBA HANPAMYO OT MPOM3BOAMTENEN U C KPYNMHENLLNX MUPOBbLIX
CKNaaos.;

MocTaBka 6onee 17-TM MUNIIMOHOB HAMMEHOBAHWUIN 3NEKTPOHHbLIX KOMMNOHEHTOB;

MocTaBka CNoXHbIX, AeULNTHBIX, MMOO CHATLIX C MPOM3BOACTBA NO3ULIUIA;

OnepaTtunBHbIE CPOKM NOCTABKM Nof 3aka3 (0T 5 pabounx gHewn);

OKcnpecc goctaska B Nnobyto Touky Poccuu;

TexHnyeckas nogaepkka npoekTa, NomMoLLlb B nogdope aHanoros, NocTaBka NPOTOTUMOB;

Cuctema MeHeXMeHTa KavyecTBa cepTuduumnposaHa no MexayHapogHomy ctaHgapTty 1ISO

9001;

o JlnueHausa ®CH Ha ocyulecTBneHne paboT ¢ NCNONb30BaHWEM CBEOEHUIN, COCTABAOLLINX
rocygapCTBEHHYIO TalHy;

o [locTaBka cneumnanmampoBaHHbIX KOMNoHeHToB (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil,
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq,
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics v gp.);

MoMMMO 3TOro, O4HMM M3 HanpaBnNeHU koMnaHum «AnekTpollnacT» ABNseTca HanpaBneHne

«UcTouHmkn nutaHua». Mel npeanaraem Bam nomoub KoHCTpyKTOpCKOro otaena:

e [logGop onTuManeHOro peleHus, TexHn4eckoe 060CHOBaHME Npu BbIOOpPE KOMMOHEHTA;
Monbop aHanoros.;
KoHcynbTaumm no NpUMEHEHMIO KOMMOHEHTA;
MocTaBka 06pa3yoB M NPOTOTUMNOB;
TexHn4veckasn noaaepka npoekTa;
3awmTa OT CHATMSA KOMMOHEHTA C NPON3BOACTBA.

Kak c Hamu cBfizaTbCcA

TenedoH: 8 (812) 309 58 32 (MHOrokaHanbHbIN)
Pakc: 8 (812) 320-02-42

OnekTpoHHas nouTta: org@eplastl.ru

Aapec: 198099, r. Cankt-INeTepbypr, yn. KannHuHa,
Oom 2, kopnyc 4, nutepa A.
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